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3Dスキャナー加工機

C02レーザー

特徴

高性能パルスC02レーザー搭載

高速・高品質加工を実現

広範囲の高精度加工が可能

用途

布地や紙,木材の切断〕穴あ砿彫刻

アクリル〕ポリカ,PETの金型なしでの切断

食品容器,樹脂包装容器の切断,穴あけ加工

C02レーザークリーニング

KANTUM
USHIKATA



Technical Data

レーザー

波長 (μ m)

BIade RF

レザーパワー(W)

ピークパワー (W)

ガルバノスキャンヘッド

有効加工範囲 (mm)

X軸移動距離

電源 (VAC)

消費電力 (kW)

重量 (Kg)

圧縮空気

動作環境

C02セ ミシールドー セルフリフィリング

106

333   555    777    888/899   1222    1555

350   550    750    850/850   1200    1500

>850  >1650  >1750     1800     2400    2400

開口幅 70mm

from 500× 500 to 1000x1000-*ス ポット径0.25～ 05
from 700× 700 to 1200× 1200-*ス ポット径0,35～06

ス トローク:1000 mm

本体 3本目400V+N tt G± 10%
50 Hz

3小目400V tt N tt G± 10%
50 Hz

9     10    12

4.8     4.8     77

2470

300

チラー

本体

チラー

本体

チラー

13/13

77/7,7

22

12.4

23

12.4

圧力 6～ 8バール(bar)

水 。油を含まない事
エラス トロン 10x8

流量 80 NI/min

温度 10～ 35(° C) 湿度 く85%結露なきこと

3518.5x1781× 3161(RF888モ箸屯))

KANTUM
USHIKATA

日本代理店

カ ン タ ム ・ ウ シ カ タ 株 式 会 社

〒2240053神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
Tel:045-345-0002 Fax:045-345-0012
www kantum codp E― ma‖ info@kantum coも p

外形寸法
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